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Das zunehmende Eindringen von Elektronik in fast alle Berei-
che des Lebens und der Wirtschaft fiihrt dazu, das CAD-Tools
fiir die Entwicklung von Elektronik auch mit spezifischen
CAD-Tools nichtelektronischer Bereiche harmonieren miis-
sen. Ein Software-Vertriebskonzept fiir elektronisches und
mechanisches Design soll dazu beitragen

Neue Klasse elektrostatischer Biegeaktoren, die ~ Embedded-Computing-Lésungen auf ARM- Hochaufldsende Echtzeit-Réntgenpriifung in
Nano-e-drive-Mikroaktoren, erforscht und x86-Basis vom Konzept bis zum Produkt der Elektronikfertigung realisiert
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Formbare Elektronik — Neue elektronische Schaltungstrager lassen sich
nun auf oder in dreidimensional geformte, starre oder bewegliche Frei-
formflachen applizieren oder integrieren
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Titelbild

»Clear — Lottechnik fiir hochste Anspriiche

Zu dieser neuen Produktgruppe der FELDER GmbH gehort
auch der Lotdraht ISO-Core ,,Clear”, der mit seinen beson-
deren Vorteilen berzeugt:

e kristallklare Riickstande

keine Flussmittelspritzer

e optimales Benetzungsverhalten

e halogenidfreie Riickstdnde

Weitere Informationen: www.felder.de — SMT: Stand 4-228
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